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4.1 Analoge Elemente der Informationstechnik

4.1.1 Verstarker

4.1.1.1  Verstirkerprinzipien
[4.1] [4.2]

Verstirker ohne Laufzeiteffekte. Verstirker finden tiiberall dort Anwendung, wo eine vor-
gegebene EingangsgréBe (Strom, Spannung, Leistung) in eine entsprechende Ausgangsgrofie
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